
RoHs 적 용 예 외 대 상 

No  물 질 명 면 제 항 목 

1  납 (Pb)    Lead 

• 음극선관, 전자부품과 형광튜브 유리내의 납 

• Server, 기억장치, 기억장치배열시스템에 함유된 납(2010년까지 면제) 

• 텔레커뮤케이션을 위한 Network 인프라 장치의 땜납에 함유된 납 

• 고온에서 융융하는 땜납에 함유된 납(85% 이상의 납이 함유된 주석) 

• 전자 , 세라믹파트에 함유된 납(예 압전 장치) 

• 최대 0.35% 납이 함유된 철, 0.4% 납이 함유된 알루미늄, 4% 납이 

  함유된 동합금에서의 납 

2  수은 (Hg)  Mercury 

• 소형 형광등에 포함되어 1개당 5㎎ 이하의 수은 

• 특수 용도로 사용되는 형광등에 포함되어 있는 수은 

• 할로포스페이트 8㎎을 초과하지 않는 일반목적의 직선형광 램프 내 수은 

3  카드뮴(Cd) Cadmium 
• [76/769/EEC]를 개정한 법령 [91/338/EEC]에 의해 금지된 해당항목을    

제외한 카드뮴 도금 

4  6가크롬(Cr ) • 흡수냉각장치내의 탄소강 냉각시스템의 부식방지제로 사용된 6가 크롬 

5  PBBs • 제외없음 

6  PBDEs • 제외없음 

 

[91/338/EEC]는 PVC에 착색 용도에 사용을 금지함. 


